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※プリントアウト用に一部白紙が挿入されている個所がございます。予めご了承ください

詳細はこちらから https://jpca.jp/pwb-roadmap/

2021 年度版では、2030 年までの技術の数値動向に加え、スマート・システム・インテグレーション、高性能コンピュー

ティング、ネットワーク機器、自動車エレクトロニクス、5G/6G 通信システムといった最新の技術をご紹介します。
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This publication is a download version (PDF).
For companies located overseas, a paper version is available, and shipping 
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In the 2021 edition, we will introduce the latest technologies such as smart system integration, high-performance computing, 
network equipment, automobile electronics, and 5G / 6G communication systems, in addition to the numerical accompaniment of 
technologies up to 2030.

JPCA/JEITA/JIEP members

Non-member company

Revision points




